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OCT 断層画像撮影システム
Optical Coherencre Temogaply

LLTech 製 FF-OCT システム Light-CT は、非破壊・前
処理なしで試料内部の断層画像を撮影します。顕微鏡
に匹敵する超高分解能 (1μm) で、全自動 3D スキャン
が可能です。

 特徴
  ・試料内部の 3D 断層画像を撮影
  ・非接触、非破壊、前処理不要　
  ・超高分解能：縦方向 1μm、横方向 1.5μm
  ・視野 800x800μm、最大深さ 1200μm
  ・深さ 200μm の断層画像を約 5 分でスキャン

Full Field - Optical Coherence Tomography

株式会社 システムズエンジニアリング

・ ポリイミド両面テープ
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・ スマートフォン用保護フィルム

・ 低発泡ポリエチレンシート ・ 車載フィルムの加工時に発生した欠陥
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多層構造物の断層画像

内部構造の観察


